明新學校財團法人明新科技大學
提交專利申請書(職務性研發成果)(
 一、提交基本資料：                                   填表日期：   年   月   日

	提交人姓名
	
	職稱
	

	申 請 院 別
	□工程學院        □半導體學院     □管理學院    □服務產業學院
□人文與設計學院  □共同教育學院   □其他

	系所/單位名稱
	

	聯絡方式
	電話：(公)               (手機)             (傳真)               

	電子信箱
	

	申請專利種類(
	□1.發明  □2.新型  □3.設計
【註：最終申請種類由專利審查會議決議】

	申請專利國別
	· 中華民國   □外國：                  (請填寫申請之國別)

	申請專利名稱
	(中文)

	
	(英文)


二、專利發明(創作)人資料：

	姓    名
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	貢 獻 度
	%
	%
	%
	%
	%

	英文姓名
	
	
	
	
	

	國    籍
	
	
	
	
	

	身份證字號
	
	
	
	
	

	所屬單位
	(校內(校外
	(校內(校外
	(校內(校外
	(校內(校外
	(校內(校外

	專利發明(創作)人簽名
	
	
	
	
	

	· 備註：1.發明(創作)人同意該項創作絕無抄襲，請於上述欄位簽名。

2.如專利發明人5位以上，請另填一張資料表。

	專利申請人
	明新學校財團法人明新科技大學（Minghsin University of Science and Technology）

	國籍
	中華民國
	統一編號
	46802708


三、技術資料(請務必查詢填寫或勾選，否則不予審查)：

 1.基本資料：

	研發成果來源(
	□國科會計畫(請附核定清單)  □產學合作計畫(請附產學合作申請表)
計畫編號:                   ，計畫名稱:                       
□學術研究：□碩博士論文□學生專題□課堂作業□其他             
□其他：                 　　　　　                          　

	本項創作是否有做過資料庫檢索
	檢索資料庫為http://twpat.tipo.gov.tw
□是，使用關鍵字：                 　　　　　         　
□否

	本技術公開情形
	□ 尚未公開
□ 尚未公開，但預計將公開之日期、地點：
   日期：                         地點：               　　   

   活動名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   公開之目的 (請在適當空格內勾選) 

   　□ 學術刊物發表       □ 學術研討會發表
   　□ 展覽               □ 計畫結案或技術報告
   　□ 其他                  

□ 在專利申請前已公開發表【敬請務必填寫下列揭露紀錄】               

揭露紀錄：曾經（或預計）對外發表，請載明揭露日期、地點及方式：
1. □ 公開演說
　（1）會議名稱：                          
　（2）公開日期：       年        月       日
　（3）活動型式：                          【例：口頭、書面等】
　（4）場所地點：                           
2. □ 國內(外)期刊
　（1）刊物名稱：                           
　（2）投稿日期：       年        月       日
　（3）期刊出版日：       年        月       日
　（4）請附發表之相關文件資料
3. □ 學術論文(研究)
□博碩士論文已編印成冊陳列，論文繳交日：  年  月  日
□博碩士口試時已對不特定人發表，論文口試日：  年  月  日
□專題報告時對不特定人發表，發表日：  年  月  日
4. □ 計畫之結案或技術報告，報告發表日期：  年  月  日
5. □其他：                                 (請說明）

	本技術所屬技術領域(可複選)
	工程科技：□環境工程□土木工程□水利工程□材料工程□機械工程
□航空太空□海洋工程□醫學工程□奈米科技□微流體晶片
生物科技：□生物資訊□基因工程□生醫檢測□生物藥學□生物晶片
□生醫材料□新穎微生物□細胞生理□病毒病理
□資電晶片□蛋白質工程
資通電機：□資訊工程□電信工程□醫學資訊□電腦通訊□網路科技
□微電子工程□光電工程□電力工程□自動化
化學化工：□藥物化學□材料化學□分析化學□化妝品化學
規劃設計：□工業設計□物品設計□建築規劃
日常用品：□修繕工具□寢具家具□清潔用具□餐具
方法管理：□資訊管理□工業管理□財務管理□電信管理□企業管理
其他：                                (請說明)

	本技術可適用
產業
	□積體電路產業□電腦及週邊產業□通訊產業□光電產業
□精密機械產業□運輸工具產業□機械設備製造業□製藥工業
□農藥工業□生物技術產業□食品製造業□化學材料製業
□化學製品製造業□橡膠製品製造業□石油及煤製品製造業
□金屬製品製造業□非金屬製品製造業□紡織業□電子及3C產業
□出版業□營建業□顧問諮詢業□環境檢測
□服務業□玩具、嬰幼兒、老人及寵物用品業

□汽、機車、自行車及零配件□印刷電路板業
□其他產業：_________________________(請說明)
□不確定

	技術成熟度
	□概念形成及分析 ( 針對問題進行分析，而僅產生創意概念 )

□技術研究開發 ( 已針對現有技術，至少可界定三項改良之差異性 )

□實驗室原型機 ( Prototype )

□工程雛型（已鑑定量產及市場障礙，並進行對策分析）
□可供試量產
□可供工業大量生產

	是否有專利布局(的規畫？
	□無
□有，本人之前相關的專利證號：　　　　　　　　　　　　　　
(*包含申請中案件)

	自我評估
	1專利三大基本要件( (可複選)： 
□產業利用性（實用性）；□新穎性；□進步性（非顯而易知性）
※產業價值性：發明人自評分數--　　分 ( 1分～10分)
2是否具有專利技術層面？(可複選)
□技術領先性；□專利周延性；□遭侵權時辨識的可能性
3是否具有專利經濟價值？(可複選)
□迴避他人技術的價值性；□市場競爭性；□與業界比較的優良性


2.技術揭露內容： 
	一、技術應用範圍：範例--本專利具產業利用性，在光電通訊技術領域如手機、PDA均可應用。


	二、中文摘要(500字以內)

關鍵字：

	三、請依序列出現有、習知(或相類似) 之技術檢索結果，並說明做法與缺點


	四、本技術創作之目的(請提出技術圖例、流程、實施例或照片等可印證之說明資料)：
1創作目的

2相關流程
3技術圖例(或實體照片)請注意勿讓本檔案所有圖片大小總和超過5 MB以上：
圖一

圖二
圖一說明：

圖二說明：


	五、比較本技術與現有專利之優點或特色：（請舉例）



	六、專利主要訴求方向(申請專利範圍)：
請條列出本技術在方法/構造/裝置/形狀/成份/組成，具有創新、進步性或功效等獨特技術部份，得以行使排除他人侵權及請求損害之專有權利。



3.技術移轉：
	該發明創作目前狀況
	□已簽訂技術授權合約，廠商名稱：                            
□技術授權接洽中，潛在廠商：

　名稱：                聯絡人：　　　　  　 電話：　　　　　　
　名稱：                聯絡人：　　　　  　 電話：　　　　　　
　名稱：                聯絡人：　　　　  　 電話：　　　　　　
□無，目前尚無可授權及有意願技術移轉授權之廠商

	技轉廠商資格
	1.應具備之專門技術：
例：機械設備、車輛、空氣潔淨濾清及精密機械暨零組件製造產業，並具有機械製造或精密加工相關製造能力之廠商。
2.應有設備：
例：CNC車床、銑床、微鑽孔機(100um以下)
3.應有之技術人員人數：

例：擁有精密加工技師執照1人


	預估技轉金
	□我認為這個專利至少價值：　　　　　　元　　　□無法評估

	技轉潛力
	1商業銷售性：□前景看好；□前景普通；□未知
2技轉可能性：□100～75％；□75～50％；□50～25％；□25％↓

	本技術可委由本校哪些研究中心協助技術移轉？
(可複選。各中心屬性請至產學及技術移轉中心網頁瀏覽)
	□在地產業發展產學研究中心
□生醫光電研究中心
□環境遙測與資源加值研究中心
□智慧服務產學研究中心

	市場分析報告摘要與自評
	請詳細說明：

1. 該技術產品預估之重要性(市場佔有率、產品之競爭成本...)

2. 技術是否有現存或潛在之競爭優勢?

3. 其他有利之因素(如有技轉/合作廠商支持、衍生公司新設之市場據點...)



四、附件：

	1. 書面資料

※請提交人選擇提供，藉以瞭解發明（創作）內容，以方便進行專利說明書撰寫。
	· (1)關於專利申請內容之論文

· (2)關於專利申請內容之研究報告

· (3)其他書面資料    

· (4)圖面或照片

· (5)電子檔               

	2. 本專利是否為國科會計畫之研發成果
	· 是（請提供國科會計畫經費核定清單）

· 否

	3. 衍生效益
	□3年內產學計畫 □專利 □技術移轉 □參展 □獲獎


填表說明：
(職務上之研發成果，權利歸屬本校所有：
1.由本校編列預算，補助、委辦或出資所產生之研發成果。
2.除法令或契約另有規定者外，本校接受資助、補助及委託進行研發所獲得之成果合約規定該成果屬本校擁有者。
3.其他利用學校資源(包括人力、儀器設備等)所完成之研發成果。非職務上之研發成果，需主動以書面通知學校，相關事宜請參閱「明新學校財團法人明新科技大學研發成果管理辦法」、「明新學校財團法人明新科技大學研發成果、專利及技術移轉管理實施細則」、「明新學校財團法人明新科技大學研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理辦法」。

(專利申請區分下列三類：

1.發明[實體審查]：利用自然法則之技術思想之高度創作。
2.新型[形式審查]：物品、形狀構造或裝置之創作或改良。
3.設計[實體審查]：物品之全部或部份之形狀、花紋、色彩或及其結合，透過視覺訴求之創作。
(研發成果來源定義：
1.國科會計畫包括一般專題、大小產學與學生專題等，須於附件提供國科會計畫經費核定清單。

2.產學合作計畫包括政府與民間企業案，例如教育部、各級部會、縣市政府、學術研究機構、民間企業等之補助與合作計畫案。

3.學術研究包括學生專題、教師或學生論文、學術研究、課堂作業等。

4.其他：無法歸類於上述分類。

(專利布局：利用一堆專利將某些技術卡位，變成是專利「地雷區」。提升專利布局的強度，可以集中研究火力，加速技術移轉的可行性。
(專利三大基本要件:
1.新穎性-公開前不可見於刊物、已公開使用或已陳列於展覽會中。

　例外：(1)因實驗、研究而發表或使用，於發表或使用之日起六個月申請專利者不在此限。
(2)陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。
2.可供產業利用(實用性) 。

3.進步性。
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